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(54) Steckverbinder für Leiterplatte

(57) Es wird ein Steckverbinder zur Montage auf ei-
ner Leiterplatte vorgeschlagen, mit einem Trägerkörper
(10), mindestens einem Oberflächenmontage-Kontakt-
element (20), das in dem Trägerkörper angeordnet ist,
und mindestens einem Durchsteckmontage-Kontakt-

element (38), das ebenfalls in dem Trägerkörper ange-
ordnet ist. Auf diese Weise ergibt sich eine gute mecha-
nische Verbindung des Trägerkörpers mit der Leiterplat-
te aufgrund des Durchsteckmontage-Kontaktelements,
während das Oberflächenmontage-Kontaktelement die
schnelle Signalübertragung zur Leiterbahn ermöglicht.



EP 1 111 725 A3

2



EP 1 111 725 A3

3


	Bibliographie
	Recherchenbericht

